附件:
第十二届（2017年度）

中国半导体创新产品和技术项目评选申报表
	单位
名称
	
	注册地
	

	地址
	
	邮编
	

	网址
	

	法人
代表
	姓名
	
	职务
	

	
	电话
	
	传真
	

	
	手机
	
	电子邮件
	

	联系人
	姓名
	
	职务
	

	
	电话
	
	传真
	

	
	手机
	
	电子邮件
	

	产品名称型号

或技术名称：
	

	产品或技术类型（请在右边的“□”内打“√”）：
集成电路产品 □      半导体功率器件及模块 □     光电器件 □    MEMS □  半导体设备和仪器 □        
半导体专用材料 □    集成电路设计技术 □   晶圆制造技术 □    半导体封装技术 □

	产品或技术的鉴定、
验收评价机构
	

	参评产品及其简要介绍
（300字以内）
	

	创新性描述

属于原始创新、集成创新和消化吸收创新三种创新形式中的哪一种？并说明创新的部分（800字以内）
	

	先进性描述

产品或技术在国际、国内同行业中的先进性
（300字以内）
	

	产品或技术发明专利和自主知识产权情况
（300字以内）
	

	产品（或技术）的应用范围和用户情况、市场前景
（800字以内）
	

	产品的销售量和销售收入（采用该项技术形成的销售收入或技术转让收入） 
（300字以内）
	

	申报单位：
负责人签字：
                 单位签章：   年   月   日
	推荐单位： 
签章：             年      月     日


★有关栏目文字超出，可另附页。
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